
        

     

SOT-23-3L Plastic-Encapsulate Voltage Regulators

  
 250mA   低压差线性稳压器

概述:
       该 XC6206 系列是一款高精度，低功耗，
高电压，正电压调整器的芯片，并采用 CMOS 
工艺和激光微调技术。在输出电流的情况下，
输入输出压也差很小。XC6206 系列芯片包括

一个电流限制电路，一个驱动器三极管，一个
高精度参考电压源和一个误差校正电路。
XC6206 系列可使用低ESR 陶瓷电容.该电流限

制器的返回电路可为电流限制器和输出引脚提
供短路保护。通过激光微调技术,可设定芯片的
输出电压的范围是 1.2V 至 5.0V,间隔为 0.1V。

特点: 应用:
● 高精度输出电压：±2% 
● 输出电压：1.2V~5.0V(步长 0.1V) 
● 最大工作电压：6V 
● 极低的静态偏置电流(Typ.=8.0μA) 
● 带载能力强：当 Vin=4.3V 且 Vout=3.3V 时
   Iout=300mA 
● 极低的输入输出电压差：
   0.2V at 90mA and 0.40V at 200mA 
● 输入稳定性好
● 低的温度调整系数
● 可以作为调整器和参考电压来使用

  ● 电池供电系统
  ● 无绳电话设备
  ● 无线控制系统
  ● 便携/手掌式计算机
  ● 便携式消费类设备
  ● 便携式仪器
  ● 电子设备
  ● 汽车电子设备
  ● 电压基准源

典型性能特征：
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功能块框图

极限参数

参数 符 号 极限值 单位
Vin 脚电压 VIN 6.5 V

Vout 脚电流 Iout 250 mA

Vout 脚电压 Vout Vss-0.3 ~ Vout+0.3 V

允许最大功耗 Pd 250 mW

工作温度 TOpr -25~ +85 °C

存贮温度 Tstg -40~ +125 °C

推荐工作条

参数 符 号 极限值 单位
输入电压 VIN 6.5 V

工作结温范围 TJ -25 ~ +125 °C
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主要参数及工作特性：

XC6206 系列
(Vin=Vout+1V,Cin=Cout=1u,Ta=25O℃ 除特别指定) 

特性 符 号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

输出电压
VOUT(E) IOUT=10mA, X 0.98 VOUT(T) X 1.02 

V
(Note 2) VIN=Vout+1V E-1

输入电压 VIN 1.8 6 V

最大输出电流 IOUT (max) VIN=Vout+1V E-2 mA

负载特性 ∆VOUT
Vout>1.8V, 1mA≤IOUT≤100mA

E-3 mV
Vout<1.8V, 1mA≤IOUT≤50mA

漏失电压

Vdif1 IOUT =30mA E-4 mV

Vdif2 
Vout>1.8V,IOUT =100mA 

E-5 mV
Vout<1.8V,IOUT =60mA 

电源电流 IDD VIN=VCE 7 9 μA

电源电压调整率
∆VOUT VOUT(T)<4.5V:VOUT(T)+1.0V≦VIN

≦6.0V
VOUT(T)>4.5V:5.5V≦VIN≦6.0V

IOUT=30mA

0.05 0.25 %/V ∆
VIN•VOUT

输出电压温度特征
∆VOUT IOUT=30mA

±100
ppm/
℃∆

Vopr•VOUT
-25 ℃≦Topr≦85 ℃

短路电流 Ishort 
Vin=Vout(T)+1.5V 

E-6 mA
Vout=Vss 

过流保护电流  Ilimt 250 mA

通知：

*1：VOUT (T)=额定输出电压
*2: VOUT (E)=有效输出电压 (le.当输出电压是“VOUT(T)+1.0V”i 时提供的 VIN 引脚和 IOUT 的值
维持一致时.)
* 3 : VOUT={ VIN 1- VOUT1 }
* 4 : VOUT1 =当输入 IOUT{VOUT(T)+1.0V}充足稳定时，A 的电压等于 98%输出电压。
* 5 : VIN = 输入电压（当VOUT显示逐渐降低时）。
* 6 : 除非另有说明,否则VIN = VOUT (T) + 1.0V
* 7 : 当 VOUT >1.5V, 精度为±2%.
当 VOUT)<1.5V,精度最小: VOUT =30mV ，最大: VOUT +30mV
±1% 精度(最小: VOUT x 0.99 ，最大: VOUT x 1.01) 设置在 VOUT >2.0V
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电特性图：

                                                      

        

     

      

XC6206-XX系列

 

                      

 
                                                   

                                                                                                                                                 
Page 4 of 72020.01 www.bysemi.cn 



引脚排列图：

管脚描述

管脚号 管脚名称 功能
1 VSS 接地引脚

2 VOUT 输出电压

3 VIN 输入电压

典型应用电路图
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Package Dimensions:
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Flow (wave) soldering (solder dipping) 

Product Peak Temperature Dipping Time 

Pb device 245℃±5℃ 5sec±1sec 

Pb-Free device 260℃+0/-5℃ 5sec±1sec 

               
This integrated circuit can be damaged by ESD BYSEMI Corporation recommends that all integrated circuits be handled  

with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedure can cause damage. ESD damage 
can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more 
susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications. 
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